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BE io“i < SILICONE OXIMICO COBRE
SAINT-GOBAIN
TR Descricao do Produto

O SILICONE NEUTRO OXIMICO ALTA TEMPERAT URA COBRE é um adesivo
selante tixotrépico monocomponente de cura neutra,ndo corrosivo, de baixo odor
e baixa wlatilidade, indicado para vedacdes em superficies submetidas a
temperaturas elevadas e motores de alto desempenho, tais como: juntas de
motores, vedagao de flangesrigidos, em transmissdes e carcagas de ferro fundido
com boa resisténcia 6leo, agualglicol, gases, solventes e fluidos refrigerantes.

O produto resiste ao envelhecimento, intemperismo e ciclagem térmica sem
endurecimento, encolhimento ou fissuragao.

Propriedades Fisicas

Aparéncia (visual): Pasta fixotrdpica cobre

Odor: Baixo odor
Densidade a 25°C: 1,05 g/mL
Tempo de formagado de pelicula: < 10 minutos
Temperatura ideal de aplicagao: +5a45°C

Temperatura de trabalho: - 54 a 316 continua e 371°C intermitente

Alongamento a ruptura: =485 %
Dureza Shore A: 25

Cura gradativa a 23°C e 55% U.R. apés 24 horas >3mm
Tempo de armazenamento a 20°C: 12 meses

Aplicagoes tipicas

v Tampadodiferencial;
v’ Sistemas turbo e de escape;
v" Coletores de admiss&o e escapamentos;

v' Tampasde valwlas e carteres;
v" Coberturas da corrente de admissao;
v Flange de bombade 6leo e de agua;

Vantagens

v" Nao escorre;
v" N&o é corrosivo;

v" Baixo odor e baixa wolatilidade;
v' Substitui juntas convencionais,
exceto juntas espagadoras;
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SILICONE OXIMICO COBRE

Instrugcoes de uso e manuseio

1. As superficies de aplicagdo devem ser limpas com alcool ou acefona, secas e frmes. N&o utiizar querosene ou gasolina
para a limpeza das superficies.
2. Utlize atampinha para romper o lacre da bisnaga.

1

Rosquear o bico aplicador e cortar a ponta em um angulo de 45°C na espessura desejada. As juntas se formam melhor em
espessuras de até 6 mm.

Aplicar um cordéo continuo e uniforme buscando formar um circulo em todos os furos, pinos e parafusos.
Realizar a montagem das partes e remover 0 excesso antes que o produto forme pelicula.
Apbs o aperto dos parafusos remover os excessos de produto.

N o a &~

Apbs o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quanidade de produto acima do bico para formar

um tampao. Na reutlizagao, refire o tampéo. Apds aberto reutlizar o produto em até duas semanas.

Limitacoes de uso

Este produto ndo deve ser utlizado em superficies que eliminam dleo, plastiicantes ou solventes. Nao deve ser aplicado em
superficies com temperatura superior a 45°C ou inferior a 5°C.

Em éreas confinadas a cura silicone pode ser comprometda pela falta de ar (o0 selante de silicone precisa da umidade do ar para
curar). O selante de silicone nédo dever ser uflizado como adesivo estrutural.

Embalagens disponiveis

A Tekbond disponibiliza e Blister de 85 gramas.

Armazenamento

Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco a temperatura de 5 a 27°C, ao abrigo da luz solar direfa,
longe de calor excessivo, faiscas, chamas. Fora do alcance de criangas e animais domésticos. Para evitar a contaminag&o do
produto ndo utilizado, ndo reforne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Para maiores informag6es e manipulagdo segura deste produto consulte a FISPQ - Ficha de Informagdes de Seguranga de
Produtos Quimicos.

IMPORTANTE: As informagdes contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitaveis. Nem a Tekbond e nem as
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informagdes ou pela utiizagao, aplicagdo ou processamento do
produto aqui descrito. Os usuérios deverdo permanecer atentos aos possiveis riscos decorrentes da utilizagdo imprépria do
produto. Material fornecido pelo exportador do produto.
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